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Abstract (en)
At least one constructional element is in the form of a free-standing, vertical, enclosed rectangular frame (1) with a Z or S-shaped profile. A
chassis extending at right angles to one plane of the frame is positioned on the underside of the frame. An adjacent frame is attached by a corner
connection. The frame has two longitudinal hollow struts (2.1,2.2) with grooves or ridges for fixing the functional units at any height, and joined by
two transverse brackets (3.1,3.2) Cables and or pipes are contained in ducts in the frame.

Abstract (de)
Ein modulares Inneneinrichtungssystem verfugt Gber mehrere verschiedene funktionelle Einheiten wie Korpusse, Arbeitsflachen, Trennwandplatten,
Beleuchtungskérper, Prasentationsgestelle etc. und mindestens ein einheitlich ausgebildetes, statisch tragféhiges Konstruktionselement. Das
Konstruktionselement ist als eigenstandiger, vertikaler, geschlossener rechteckiger Rahmen ausgebildet. Zur Stabilisierung desselben in vertikaler
Stellung dient ein sich senkrecht zur Rahmenebene erstreckendes Chassis an der Unterseite des Rahmens und/oder eine Eckverbindung
zu einem zweiten benachbarten Rahmen. Die funktionellen Einheiten werden so eingebaut, dass sie durch die vom Rahmen aufgespannte
Ebene hindurchgreifen. Der Rahmen verfugt Uber vertikale Léngsholme mit Nuten oder Rippen zum Befestigen der funktionellen Einheiten in
wahlbarer Héhe. Zum Verstauen von Kabeln sind im Rahmen Kanale bzw. Nuten vorgesehen. Vorzugsweise haben die Eckverbindungen einen
Winkelraster, so dass benachbarte Rahmen in wéhlbaren, aber in der Grésse vorgegebenen Winkelstellungen miteinander verbunden werden
kénnen. Vorzugsweise ist zur Stabilisierung im untersten Bereich des Rahmens ein Korpus eingebaut. <IMAGE>
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